Low Bake

LOW BAKE () ADAPTA

Los recubrimientos LOW BAKE han sido desarrollados para el recubrimiento de
sustratos sensibles a la temperatura como pueden ser el tablero de fibra o MDF y los
pldsticos, utilizando para ellos sistemas de curado tradicionales a baja temperatura.

SOLUCION CONDUCTORA es un primer conductivo acuoso para mejorar la aplicacién
en sustratos no conductores como la madera, el pldstico, el MDF, el vidrio...

Por inmersién o por aspersién, aplicar uniformemente sobre la superficie a pintar, secar
al aire o en horno de secado de humedades, asegurando la ausencia de humedades
sobre la superficie a pintar previo a la aplicacion.

ASPECTO GENERAL: LIQUIDO TRANSPARENTE

VISCOSIDAD: 9" a 23° C (COPA FORD 4)
RESISTIVIDAD: 0,01 microsiemens
EVAPORACION: 100° C
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